
 

 

 

 

 

計畫編號： 

 

小型企業創新研發計畫 
 
 

 □先期研究(Phase 1)(限個別申請) 
■創新技術  ■研究開發(Phase 2) 

□個別申請 □加值應用(Phase 2+) 
領域別：□電子 □資通 ■機械 □民生化工 □生技製藥   

□自提式聯盟 

 □先期規劃(Phase 1)(限個別申請) 
□創新服務 □細部計畫(Phase 2) 

 □加值應用(Phase 2+) 
領域別：□服務  

 
 
 

□計畫特色(非必選)： □數位轉型  □淨零排放 
 

 

 

＜雙○○之○○○○系統整合技術開發＞ 

 

 

計畫期間：自  年  月  日至  年  月  日止 

(共○○個月) 

 

 

公司名稱：(申請公司全名) 

計畫管理單位：財團法人中衛發展中心 

計畫主辦單位：經濟部中小及新創企業署 

 

中 華 民 國    年   月 

限閱 

附件 A 



計畫書書脊（側邊）格式 

（僅簽約裝訂時使用，申請時免附本頁）
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計畫申請表 

一、

申請

計畫

基本

資料

計畫名稱 雙○○之○○○○系統整合技術開發

計畫期間 年 月  1  日至 年    月  日（計  個月）

公司名稱 (如為多家公司聯合申請，應全部列明)

通訊地址 (□□□□□□)

計畫主持人
聯絡電話 (  )    #分機 行動

電話

電子

信箱傳真號碼 (  ) 

計畫聯絡人
聯絡電話 (  )    #分機 行動

電話

電子

信箱傳真號碼 (  ) 

計畫專責

財務會計

聯絡電話 (  )    #分機 行動

電話

電子

信箱傳真號碼 (  ) 

計畫總經費 千元 補助款 千元(  %) 自籌款 千元(  %) 

二、是否符合青創(負責人45歲以下)且新創(公司成立8年以內)公司 □是(請續填下題) □否(免填下題)

三、1.是否同意青年創業家參與所提計畫之審查 □是(若有須迴避之同業競爭者，請填寫附件一)

□否

2.是否同意創投業者參與所提計畫之審查 □是(若有須迴避之創投競爭者，請填寫附件一)

□否

四、是否為中央地方攜手方案 □是，推薦(函)日期：

□否

五、主要關鍵核心技術(請列出一項，並請簡述其核心技術之應用領域、產品或服務模式)： 
○雙○○操控介面：雙○○操作是將兩種商業○○-○○與○○○○為之整合，透過○○○○溝通傳送控制指令，應用在

○○測量機台的控制上。產品跳脫○○○○○○的操作，提供更符合操作員的操作模式-○○介面，其中更勝傳統○

○介面的是，此技術提供了操作介面的擴充性以及開發的簡易性，使未來服務模式能朝向客製化的操作介面發展。

同意書：
1.申請人同意由專案辦公室轉請審查會議審查本公司提出之計畫書，並得審閱申請人歷年申請政府計畫相關

資料。
2.申請人有義務回答各階段審查單位之審查意見。
3.申請人及本計畫所提供個人資料之當事人，均已瞭解並同意所提供之個人資料，將依本申請須知相關辦法
之作業程序進行計畫、管制考核與其他研考管理；明瞭若提供不正確之個人資料，經濟部中小及新創企
業署及計畫管理單位即無法進行前述各項作業。

承諾書：
1.申請人保證計畫書與簡報所列資料及附件均屬正確，且內容一致，並保證不侵害他人之相關智慧財產權。
2.申請人保證於五年內未曾有執行政府計畫之重大違約紀錄者。
3.申請人保證未有因執行政府計畫受停權處分，且其期間尚未屆滿情事。
4.申請人保證於三年內無欠繳應納稅捐情事。
5.申請人保證就本補助案件，未有依其他法令享有租稅優惠、獎勵或補助。
6.申請人保證最近三年未有嚴重違反環境保護、勞工或食品安全衛生相關法律或身心障礙者權益保障法之相
關規定且情節重大經各中央目的事業主管機關認定之情事。

7.申請人保證非為陸資企業(依經濟部商業發展署商工登記資料公示查詢服務之股權狀況或經濟部投資審議
司之陸資來臺事業名錄為準)。

8.申請人保證非為外國營利事業在台設立之分公司。
9.申請人保證公司狀態非為解散、撤銷或停業。
10.申請人保證未來針對本計畫之研發成果，不得進行誇大不實之宣導。
11.未以相同或類似計畫重複申請政府其他計畫補助之情形。
12.申請人保證確實填寫曾參與政府相關研發計畫及補助經費，資料如有不實，經濟部得撤銷追回已核撥之
補助款。

以上所提供之各項資料，均與本公司事實相符，並保證填報資料正確無誤，否則願負一切責任。

(請加蓋公司及負責人印章) 

公司印鑑： 負責人簽章：
計畫書版本：112.12.13修訂 
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申請公司基本資料表（申請公司均須檢附） 
公司名稱 ○○科技股份有限公司 創 立 日 期 00年00月00日 

統一編號 0 0 0 0 0 0 0 0 聯絡電話 (00)0000-0000 傳真號碼 (00)0000-0000 

負責人 ○○○ 身分證字號 ○000000000 出生年月日 00/00/00 

負責人配偶 ○○○ 身分證字號 ○000000000 出生年月日 00/00/00 

實收資本額 00,000 千元 公司規模 

□ 大企業 

■ 中小企業 

□ 其他：___________ 

前一年度營業額 00,000 千元 員工人數 ____00_______人 

公司登記地址 (000 ) ○○市○○區○○里○○區 00 路 000 號 0 樓之 0 

研發單位地址 (000 ) ○○市○○區○○里○○區 00 路 000 號 0 樓之 0 

工廠地址 (000 ) ○○市○○區○○里○○區 00 路 000 號 0 樓之 0 

工廠登記證編號 00-000000-00 

註：1.聯合申請者，請分別填寫此表格。 

2.員工人數請與加勞保人數(最近一期「勞保繳費清單之投保人數資料」)相符。 

 

1.產業領域別：(請依公司主要營業項目勾選一項) 

□ 01.食品製造業 □ 02.菸草製造業 □ 03.紡織業 

□ 04.成衣及服飾品製造業 □ 05.皮革、毛皮及其製品製造業 □ 06.木竹製品製造業 

□ 07.家具製造業 □ 08.紙漿、紙及紙製品製造業 □ 09.印刷及資料儲存媒體複製業 

□ 10.化學材料製造業 □ 11.化學製品製造業 □ 12.石油及煤製品製造業 

□ 13.橡膠製品製造業 □ 14.塑膠製品製造業 □ 15.非金屬礦物製品製造業 

□ 16.基本金屬製造業 □ 17.金屬製品製造業 ■ 18.機械設備製造業 

□ 19.電腦、電子產品及光學製品製造業 □ 20.電子零組件製造業 □ 21.電力設備製造業 

□ 22.汽車及其零件製造業 □ 23.藥品製造業 □ 24.其他製造業 

□ 25.技術服務業 □ 26.批發業 □ 27.零售業 

□ 28.物流業 □ 29.餐飲業 □ 30.管理顧問業 

□ 31.國際貿易業 □ 32.會議展覽業 □ 33.廣告業 

□ 34.商業設計業 □ 35.電子商務業 □ 36.商業連鎖加盟服務 

□ 37.其他_________________(請說明)     
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計畫書摘要表 

計   畫   摘   要 

一、公司簡介(如為多家公司聯合申請，各公司均應分別填列) 

(一)公司名稱：○○科技股份有限公司 

(二)主要營業項目：影像○○、影像○○軟體、○○尺 

二、計畫摘要 

(一)計畫內容摘要(約 100 字) 

結合商用 ○○與○○○○，開發透過○○○○溝通傳送控制指令，使產品以雙○○

跳脫○○○○○○，提供更符合操作員的操作模式。同時，搭配○○○○機構，開

發一○○○○，解決一般表面○○無法照射之工件問題，提升大○○測量的實用性。 

(二)計畫創新重點(約 100 字) 

本案以開發「雙○○控制技術與○○○○系統」為創新重點。雙○○架構跳脫傳統

○○○○○○，提供更符合操作員的操作模式，同時提供操作介面的擴充性以及開

發的簡易性。○○○○之開發，有別於目前市面使用之○○照明，使○○視野不再

受限於○○○○的邊界範圍。 

三、執行優勢(請說明公司執行本計畫優勢為何？) 

 技術領先：在 00 年獲得經濟部○○○○○○○○獎之後，持續開發各種創新功

能，例如：非○○○○補償、超大型機台開發等，並在同業中持續保持領先。 

 洞悉市場：本公司在○○○○領域已有十年載，客戶包括國內外大廠：○○○、

○○、○○、○○以及○○等。市場的熟悉度以及客戶的需求有很深的認識，

對於市場之開發有相當大的助益。 

 領域完整：本公司具有光、機、電、軟體以及製造之整合能力，從光學設計到

工程產出均能自主完成，不僅可完整掌握專案，同時還能增加開發速度、降低

開發成本，使本計畫開發之產品有更高的競爭優勢。  

四、本案產出預期效益(結案三年內產出) 

1.增加產值 150,000 千元 2.產出新產品或服務共  6  項 3.衍生商品或服務數共 2  項 

4.投入研發費用 13,000 千元 5.促成投資額     0     千元 6.降低成本      0     千元 

7 .增加就業人數    1    人 8 . 成立新公司    0    家 9.發明專利共  0  件 

10.新型、新式樣專利共  3  件   
 

填表說明：1.本摘要得於政府相關網站上公開發佈。 

2.請重點說明，並以一頁為原則。 

3.預期效益應客觀評估，並作為本計畫驗收成果之參考，若無請填「0」。 



 

 

計畫書目錄 

頁碼 

壹、公司概況  
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二、營運及財務狀況……………………………………………………..○○ 

三、研發成果……………………………………………………………..○○ 

四、曾經參與政府相關研發計畫之實績………………………………..○○ 
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貳、計畫內容與實施方式 
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四、聯合開發/研發聯盟計畫分工及智財權管理...................○○ 

五、預期效益................................................○○ 
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肆、計畫執行查核點說明與經費需求 

一、預定進度及查核點…………………………………………………..○○ 

二、參與計畫研究發展人員簡歷表……………………………………..○○ 

三、經費需求總表………………………………………………………..○○ 

伍、附件(得依計畫實際情況檢附) 
附件一、建議迴避之人員清單 

附件二、計畫審查意見及回覆說明 

附件三、差異說明資料(首次申請免附) 
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壹、公司概況(如為多家公司聯合申請，各公司均應分別填列) 
公司名稱：○○科技股份有限公司 

一、基本資料 
主要股東及持股比例(列出持股前五大者) 

單位：千股 
主要股東名稱 持有股份 持股比例 

○○○ 0,000 00% 

○○○ 0,000 00% 

○○○ 0,000 00% 

○○○ 0,000 00% 

○○○ 0,000 00% 

合   計 0,000 00% 

   

 二、營運及財務狀況：請說明近 3年公司主要經營之產品項目、銷售業績及市場占有率 
  金額單位：千元 

公司主要 

產品項目 

民國 101 年 民國 100 年 民國 99 年 

產量 銷售額 市場占有率 產量 銷售額 市場占有率 產量 銷售額 市場占有率 

○○○○○ 000 00000 00% 000 00000 00% 000 00000 00% 

○○○○○ 000 00000 00% 000 00000 00% 000 00000 00% 

合      計 000 00000 00% 000 00000 00% 000 00000 00% 

年度營業額(A) 000,000 000,000 000,000 

年度研發費用(B) 00,000 00,000 00,000 

(B)/(A)% 0.0% 0.0% 0.0% 

註： 1.「市場占有率」係指國內外市場，若低於 0.1%免填。 

2.請將年度由近至遠，並自左向右序列。 

 
三、研發成果：已獲得獎項及與本計畫相關之專利(無則免填)* 

項目 成果項目 成果細項說明 

1 獎項 

 年度 獎項名稱 

1 0000 經濟部○○○○○○○○成果表揚 

2   

2 專利 

 國別 / 年度 / 類型 /專利編號 專利名稱或內容 

1 中華民國/96/新型/○000000 具有○○○○條件之○○裝置 

2 中國大陸/97/新型/○○ 2007 0 0000000.0 具有○○○○條件之○○裝置 

*本項不做為審核通過與否之條件。 

 

四、曾經參與政府相關研發計畫之實績(請註明近 6 年曾經參與之下列計畫) (無則免填) 

A.新傳四-協助傳統產業技術開發計畫(CITD 計畫)  

B.小型企業創新研發計畫(SBIR 計畫) / 地方型 SBIR 計畫(請說明其申請縣市) 

C.服務業創新研究發展計畫(SIIR 計畫) 

D.其他研發計畫等(請說明計畫類型與計畫名稱，如：技術處『學界協助中小企業科技關懷計畫』－

計畫名稱、工業局『中小企業即時技術輔導計畫』－計畫名稱或其他政府單位補助計畫…)。 

計畫

類別 
計畫名稱 

執行 

期間 

(年.月.日~

年.月.日) 

計畫經費 

(千元) 
計畫研發重點 

(並請說明與本計畫

之相關性或差異性) 

計畫投

入人力

(人月) 

預期績效 

(千元/人) 

實際達成績效 

(千元/人) 政府 

補助款 

廠商 

自籌款 

B 

○ ○ ○ ○

○○---○
○ ○ ○ ○

○○○系

統開發 

00.00.00 

至 

00.00.00 

2,600 6,400 

關連性：本計劃無需

對焦，故與本計劃無

相關。 

差異性：該計畫主要

使用○○○○協助

○○方向的對焦。 

138 

增加產值：000 

專利申請：○○ 

增加就業人數：00 

促進投資：000 

增加產值：000 

專利申請：○○ 

增加就業人數：00 

促進投資：000 

註：1.計畫類別請以 A B C D 標明，計畫類別若為 D 選項，請說明計畫類型。 
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2.請確實填寫曾參與政府相關研發計畫及補助經費，資料如有不實，經濟部得撤銷追回已核撥之補助款。 

 

    五、目前申請中之政府補助計畫 

NO 申請日期 補助機關 計畫名稱 執行期間 
政府補助款

(千元) 

廠商自籌款

(千元) 

1 年/月 XXXXXX ○○○○○    

 

貳、計畫內容與實施方式 

一、研發動機及競爭力分析 

  (一)研發動機  
在 the World Bank, Developing Trends 2013 的一份資料當中，2013 年初全球資本商品訂單(Capital 

goods orders)表現，G3 資本商品訂單(G3 Capital goods orders)在 2012 年中巨幅下降後，於 2012 下半

年恢復活躍，美國資本訂單已回復至年成長率 16.7%的水準；日本市場也在 2012 第四季快速擴張

20%，本季微幅下降 3.3%；同時德國市場於 2012 第四季亦成長 4.4%。 

 

2013 年初全球資本商品訂單(Capital goods orders)表現 

另外一份資料是來自於工業技術研究院產業經濟與趨勢研究中心所發表的「2015 台灣重要產業技術

發展藍圖」中，可以發現從高精度智慧製造系統應用面來看，為因應 3C、電子及民生福址產業之需

求，其相關產品已朝輕薄短小方向發展，故從加工製造的角度而言，精微製造已成為必備之技術能

力，尤其是精微模具之加工技術更影響製造業的成敗，而其加工技術的達成也需依賴高精度高穩定

性之工具機。 

 

從以上兩份資料不難看出，國際市場在今年第一季時持續擴張，而精微加工技術的優劣將成為未來

市場上成敗之關鍵，因此檢測加工品質之量測設備在此趨勢當中必定有所成長。 

然而，國外加工設備的附加價值為台灣的 3~5 倍，亦即歐、日工具機技術品級之技術門檻高，附加

價值也高，因此如何在此市場搶占一席之地，為台灣產業發展之重點。 

從另外一份由經濟部所發表的「台灣產業科技前瞻研究計畫」，統計從 2000 年到 2011 年這十年間主

要國家製造業之附加價值，實際從製造業發展的附加價值觀察，我國近年的附加價值率持續下滑，

這將成為產業發展競爭力、就業率等無法持續成長的隱憂。 
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主要國家製造業之附加價值 

 

有鑑於此，提升產品附加價值成為刻不容緩的議題。本公司選定目前○○○○檢測需求潛力最佳的”

大○○量測系統”做為提升附加價值主要標的，將傳統的○○設備提升至高質感及高擴充性的操作介

面，跳脫傳統○○○○的框架，使用人機○○設計概念，使操作者有絕佳的操作體驗。此外，在大

○○應用中，外同軸照明通常限制了產品的視野以及縱向測量高度，故本專案更增加了○○○○的

設計，使本產品具更多的附加價值。 

 

(二)競爭力分析-技術/產品/服務競爭優勢比較 
      公司名稱 

項目 
本 公 司 ○○公司 

1.價格(單位：萬) 00-000 00-000 

2.產品/服務上市時間 2014(預計) 2009 

3.市場占有率(%) 00% 00% 

4.市場區隔 雙○○、○○○○源 便利、高精度 

5.行銷通路 業務、代理商 業務、廣告 

6.技術或服務優勢 
○○、自動控制、○○

標準 
○○、○○能力 

 

(三)可行性分析 
(如申請 Phase 2 計畫，請先說明 Phase 1 成果；如申請 Phase 2

+則請先說明 Phase 2 研發成果。) 

本計劃先期研究使用「五力分析」，了解產品之相對的競爭者、供應以及消費的議價能力： 

1. 現有競爭者：目前國內已在推廣大○○機台之廠商包括：日商○○以及台商○○等；○○○ 主要

走高精度訴求，價格大約 000~000 萬/台，而○○有完整的產品線。針對此競爭者，我司具有○○領

域多年經驗，價格競爭力上我司較日商有優勢，而創新雙○○切入市場，能有別於台商訴求，對於

消費者應有足夠的吸引力。 

2. 供應商的議價能力：本專案主要關鍵零組件為○○○○；目前○○○○供應商很多，包括義商○

○○○，日商○○○○等，使用○○○○的導入，對於採購上應有很大的議價空間。  

3. 消費者的議價能力：大○○機台主要訴求○○○○，有別於傳統平台移動的方式，大○○能在同

時間○○許多尺寸，可節許多時間，對客戶而言，檢測可由原來的抽檢到全部檢測，此市場定位應

能讓消費者了解此產品所提供之優勢。 

4. 潛在競爭者的威脅：中國白牌機種的威脅相當嚴重，尤其○○○○組裝技術並不困難。針對此威

脅，本司在推出大○○時定位以創新雙○○開發，加上以品牌效應進入中國市場，在市場上會有明

顯的品牌特徵(提高產品的辨識度)，同時，積極拓展歐洲以及美國市場，此為白牌機種較難與本司較

量之平台。 

5. 替代品的威脅：○○大範圍，目前有○○○○技術正發展當中，此技術可以提供更好的解析度，

目前多應用在○○○○檢測領域，然使用掃描的方式，○○時間較長，總體造價也很高，目前尚未

構成威脅。但未來，本司會將本計劃之產品定位於○○○○機台，與○○○○超高精度之產品做明

顯的市場區隔。 
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依照以上分析之結果，本司評估現以雙○○之大○○○○機台切入市場，有明顯的市場區隔，能夠

積極開發。 

 

二、計畫目標與規格： 

(一)計畫目標 
本計畫目標完成「雙○○之○○○○系統整合技術開發」，主要目標在於提升產品之附加價值，透過

雙○○創新技術加上○○○○之設計，使本開發之產品具有與市場有所區隔；另外，本開發產品也

應保有大○○產品之基本功能，包括○○、○○○○技術，同時，在軟體、機構自主開發的優勢下，

保持產品在合理價格下保有應有利潤。以上四點之具體目標如下：  

 具體目標 目標說明 

1 ○○○○○○ 1.類人機○○○○開發。 

2.○○與○○使用○○方式溝通控制。 

2 ○○○○○○ ○○○○整合至該大○○○○機台。 

 

(二)創新性說明 

項目 本技術之競爭優勢 市面上既有水準 

雙○○之○○

○○系統整合

技術開發 

雙○○設計，將一般常用功能直接顯示在

下方控制介面上。操控界面簡潔，一般操

作員能很容易上手。 

單一○○，為求畫面簡潔，許多○○藏在列

表下，一般操作員需對機台有相當了解才會

使用。 

雙○○設計，無滑鼠、鍵盤設計，並將控

制器整合至機台內，整體造型簡約。 

除了○○設備外，還需一台控制主機，外接

鍵盤、滑鼠控制。 

○○○○設計。 

○○○○光源，照明範圍即○○範圍，○

○○○設計，使○○○○○○可以完整利

用。 

使用○○○○，機台○○、○○都因此受限

。 

 

(三)功能規格（技術指標）/服務模式（服務指標） 
項目 指標或規格 功能與說明 

○○○○ 000mm * 00mm 以 0:0 畫面評估，目標總視野總面積>φ000 

○○○○ < 00μm 測量面內○○○校正片圓直徑大小。 

 

(四)主要關鍵技術或服務、零組件及其來源 

技術/零件項目 技 術 來 源 進  行  方  式 

○○○○○○ 自行開發 由公司研發工程師設計規劃 

○○○○○○ 外部購買 購買義大利○○○○雙遠○○○。 

 

(五)技術或服務應用範圍(請儘量附圖表配合說明) 

功能：各種○○○○○○○○尺寸的量測。 

適用產業：精密電子(電子、照相機、PCB 板、導電橡膠、撓性板、導線架、電子零件組)、模具機

械(模具、沖床、塑膠、止閥、刀具、金屬加工)、汽機車製造(彈簧、腳踏車零件、汽車零件)、軍事

等重大產業。 

 

(六)加值應用說明(申請 SBIR Phase2
+申請階段必填，並須敘明原 Phase 2 計畫名稱、研發成果及如何

加值應用) 

無 
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三、計畫架構與實施方式： 
(一)計畫架構：請以樹枝圖撰寫(如有技術引進、委託研究等項目，併請註明) 

 

請註明下列資料： 

1.研發計畫中各分項計畫及研發技術或服務權重依研發經費占總研發經費之百分比計算。 

2.執行該分項計畫/研發技術或服務之單位。 

3.若有委託研究或技術引進等項目，請單獨列出工作項目於計畫架構，並分列執行單位與權重。 

4.分項計畫及工作項目如不敷使用時，請自行增列。 

 

(二)執行步驟及方法 
1.價格策略：本公司預定初期每台售價為新台幣 00 萬元，而國外進口產品由於進口成本昂貴，因此

產品售價約在 000 萬~000 萬元之間；相較之下，本產品價格較國外進口產品為低，為本產品有利的

競爭優勢之一。 

2.銷售、推廣策略：公司於○○、○○、○○、○○○等區均設有銷售據點。 

國內市場：透過公司業務及原有的客戶群，以自產自銷方式銷售。 

國外市場：預計銷售至○○、○○、○○、○○○等國家為主，透過○○經銷商或代理商代為銷售。 

而推廣方法為： 

(1)積極參與國內、外機械展覽，藉此管道介紹公司創新產品，提昇產品價值。 

(2)針對公司創新產品印製精美型錄，述說產品之功能與創新特點，提昇顧客購買的意願。 

(3)架構網路且網頁採用英文介面，兼具國際性，並顯目標示新開發之產品，藉以告知顧客公司最新

權重: 37% 

雙○○之○○○

○系統整合技術

開發 

○○配電規劃 

系統○○設計 

新○○開發、 

新○○開發 

○○製作 

○○設計 

基本○○ 

功能 

○○○○ 

技術 

○○系統設計 

○○設計

與製作 

○○ 

系統設計 

權重: 100% 

○○○○ 

系統選購 

○○○○ 

技術開發 

權重: 14% 

權重: 9% 

權重: 40% 

○○○○ 

技術開發 

(9%)執行單位： 

○○公司 

(5%)執行單位： 

○○公司 

(6%)執行單位： 

○○公司 

(3%)執行單位： 

○○公司 

(7%)執行單位： 

○○公司 

(9%)執行單位： 

○○公司 

(35%)執行單位： 

○○公司 

(21%)執行單位： 

○○公司 

(5%)執行單位： 

○○公司 
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訊息；並定期維護網站、注意產品更新狀況，對於產品之疑問皆可藉由網站取得良好的諮詢。 

(4)申請此研發產品之國家專利權及產品認證以確保公司及顧客權益，拓展銷售通路。 

 

(三)技術及智慧財產權來源對象背景、技術及智慧財產權能力及合作方式說明。 

無 

 

四、聯合開發/研發聯盟計畫分工及智財權管理(請參考申請須知附件 I：研發聯盟成員權利義

務待釐清事項填寫) 

 

五、預期效益 

    請詳細說明後續商業化行銷策略（產品／價格／通路／推廣）、衍生產品/服務及計畫

書摘要表之量化效益指標之具體說明、估算基礎、內涵及規劃。  

計劃完成後時程表 

時程 內容 效益 配套 

2015 年 

3 月後 

1. 開發系列機台，(預計系列 5 項

商品) 

2. ○○○/使用者○○○發表會。 

3. 00 月○○○○○○展 

包含○○視野產品共

0 項。 

 

1. 於 00 月完成本計畫後，著

手相關系列產品設計。 

2. 海外市場拓展，展開宣傳

以及拓展業務。 

2017 年 

11 月 

 合計本系列產品創造

0.0 億的營業額。 

每年 0000 萬年營業額推估，

於 0 年後達 0.0 億。 

1. 傳產採購模式(小規模)，多為口耳相傳方式進行傳播。故初步利用○○○○活動，逐步建立銷售○

○○○，以提高此產品在市場及通路之能見度。 

2. 產業開發計畫：小型○○業 ->小型○○業 ->○○配件業 ->○○○產業 

 

參、智財分析 
     本計畫是否涉及他人智慧財產權?若有，應如何解決?是否已掌握關鍵之智慧財產權? 

 
本計劃結合兩項技術：雙○○創新應用於測量機台以及大○○機台○○○○設計。 

關於「大○○機台○○設計」於台灣智財局的搜尋結果如下： 

 
關鍵字 搜尋結果 備註 

○○○+檢測裝置 00 筆 

此○○○應用主要用於大○○的檢測

裝置，先以” ○○裝置”為關鍵字，

在人工找出相關之專利。 

 

其中，比較接近之專利設計如下： 

 

M000000 ○○○○裝置及其○○○○檢測裝置 

此專利結構與本計畫相似，然此專利強調的是該○○○之旋轉

機構，並非如本計劃將○○○○與○○○○機構之架構，故本

計劃應不侵犯該專利之專利範圍。 

 

 
關於「雙○○創新應用於測量機台」於台灣智財局的搜尋結果如下： 

關鍵字 搜尋結果 備註 

雙○○+檢測裝置 
0 筆(M000000○○○○ 

自動化檢測裝置) 

該篇為「○○○○自動化檢測裝置」，其中包含輸送

帶等專利要素，與本專案所提及之技術相去甚遠。 

小結：綜合以上搜尋結果，發現此計畫之創新發明在台灣尚未有專利公布。 

 

 



 

7 

肆、計畫執行查核點說明與經費需求 
一、預定進度及查核點 

(一)預定進度表 
                    月 份 

進  度 

工作項目 

計畫 

權重％ 

預定投

入人月 

第一年度
 

第二季 第三季 第四季 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A. ○○配電規劃 14％ 11          

1. ○○製作 9 3    *1      

2. ○○系統設計 5 8      *2    

B. 系統○○設計 9％ 9          

1. ○○設計與製作 6 5    *1      

2. ○○設計 3 4      *2    

C. 新○○開發、新○○開發 37％ 21          

1. 基本○○功能 7 9    *1      

2. ○○○○技術開發 21 6        *2  

3. ○○○○技術 9 6        *3  

D. ○○系統設計 40％ 6          

1. ○○○○系統選購 35 3   *1       

2. ○○○○開發 5 3      *2    

計畫權重/投入人月 小計 100% 47 15 20 12 

工作進度百分比% 50％ 30％ 20％ 

經費進度百分比％ 50％ 35％ 15％ 

 
註：1.各分項計畫每季至少應有一項查核點，查核點內容並應具體明確。 

2.依各分項計畫之工作項目順序填寫，分項計畫與本案研發組織及人力應相對。 
3.工作進度百分比請參照經費預算執行比例填寫，並依每季所佔之比例填寫(非累計)。 
4.如有技術合作或轉委託工作，每一合作項目應視為一工作項目，列其進度與查核點，人力則不計入計畫
總人力；投入人月數小計應與人事費之研發人員(不含聘任顧問)人月數小計相符。 

5.計畫中各分項計畫之計畫權重依開發經費占總開發費用之百分比計算。 
6.本表如不敷使用，請自行依格式調整使用。 

 

 (二)預定查核點說明 
查核點編號 預定完成時間  查核點內容 研發人員編號 

A.1 103/7 
1. ○○亮度、控制正常操作。→ ○○○能均勻照明。 

2. ○○照射亮度○○，無鬼影。 
7 

A.2 103/9 

1. 完成○○配置(○○、○○、○○○○、○○、○○)。→ 耗

電< 000W 

2. 預留○○○○所需之電源。 

2, 8 

B.1 103/7 
1. 整體架構完成設計。 

2. 精度確認 → 確認每○○對應之○○為 00μm。 
3, 4, 7 

B.2 103/9 
1. 外觀設計。 

2. ○○○○測試完成。→ ○○內部溫度<00 度。 
3, 4 

C.1 103/7 
1. 基本○○○○測量。→ 重複精度：<0μm。 

2. 雙○○架構完成(尚缺多○○測量功能)。 
1, 5, 6 

C.2 103/11 1. 可完成多○○測量 → 可同時測量 00 處尺寸 1, 5, 6 

C.3 103/11 

1.  完成 0/00 次畫素分割 → 量測精度 <00μm。 

2.  專利申請 0 篇： 

(i)大○○內○○○○技術之專利申請 

(ii)雙○○介面技術之專利申請 

1, 5, 6 

D.1 103/6 

1. ○○○○體○○設計完成。→ 完成設計圖並出圖製作。 

2. ○○採購完成。→ ○○○○測試○○能使影像清晰。 

3. ○○○○搭配○○○○，視野範圍達 000mmX00mm。 

7 

D.2 103/9 
1. ○○亮度、控制正常操作。→ ○○○均能充分照明。 

2. ○○照射亮度○○，無鬼影。 
2, 7, 8 

註：1.查核點應按時間先後與計畫順序依序填寫，查核內容應係具體完成事項且可評估分析者，產出應有
具體指標及規格並須量化。 

2.查核點編號與預定完成時間應與(一)預定進度及查核點內容所示一致。 
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3.研發人員編號請依參與計畫研究發展人員簡歷表填註。 
4.最後結案日應註明查核工作項目。 

 

二、參與計畫研究發展人員簡歷表 

 (一)計畫主持人資歷說明 

姓名 ○○○ 性別 ■ 男 □ 女 身份證字號 ○000000000 

通訊處(H) (00000) ○○市○○區○○區 00 路 000 號 0F-0 

產業領域 精密機械設備 單位外年資 00 年 單位年資 0 年 

重要成就 
1.台灣○○ 資訊管理 

2.○○○○研究中心 ○○○○ 

學歷 
學校(大專以上) 時間 學位 科系 

○○大學 00/00~00/00 碩士 ○○○○○○○研究所 

經歷 
公司名稱 時間 部門 職稱 

台灣○○ 00/00~00/00 資訊管理 工程師 

曾參與計畫 

計畫名稱 時間 公司名稱 主要任務 

○○○○---精密○○○○技術

系統開發 
00/00~00/00 ○○科技股份有限公司 分項主持人 

 

(二)參與計畫研究發展人員資歷說明 

公司名稱：○○科技股份有限公司 

編
號 

姓名 職稱 
最高學歷 

(學校/系所) 

主要經歷 

(公司名稱/時間) 

重要成就 

(或曾執行計畫經驗) 

本業
年資 

參與分項計畫 

及工作項目 

1 ○○○ 副總 
○○大學/造船及海

洋工程研究所 

1.台灣○○ 

2.○○研究中心 

1.○○影像○○---精
密○○技術系統開發 

20 C.1, C.2, C.3 

2 ○○○ 課長 ○○工專/電子科 
1.○○ 

2.國際○○ 

1. ○○○○開發設計 

2. ○○○○電控 
21 A.2, D.2 

3 ○○○ 課長 ○○高工/機工科 
1.○○精機機械人員 

2.○○自動化工程師 

1.○○○○組立技術 

2.○○○○結構技術 
19 B.1, B.2 

4 ○○○ 工程師 
○○技術學院/機械

工程系 
1.○○板金 無 3 B.1, B.2 

5 ○○○ 工程師 
○○○○化學工程

系 

1.○○科技 

2.台灣○○○○  

1.○○程式設計 

2.○○○○程式開發 
14 C.1, C.2, C.3 

6 ○○○ 工程師 
○○大學/應用數學

所 

1.○○科技 

2. ○○○○ 
無 6 C.1, C.2, C.3 

7 ○○○ 工程師 ○○大學/光電所 
○○電子 

○○研究院 
無 5 A.1, B.1, D.1, D.2 

8 ○○○ 工程師 
○○技術學院/電機

工程系 

1.○○電機 

2.○○精密 
無 5 A.2, D.2 

註：1.如為多家公司聯合申請，各公司均應分別填列，每家公司之待聘人員不得超過投入研發人力之 30%為原則。 

2.參與分項計畫及工作項目均應與預定進度表一致。 

3.本計畫全部投入研發人員均應列明。 

4.本計畫如有聘任顧問，請提供原任職單位之說明，職稱請填「現任職單位與職稱」。 

5.若有待聘人員，請填入待聘人員資料，最高學歷欄請填期望之學歷(如：大學○○相關科系)。 

6.請依照關鍵重要性研發人員排序填寫。 
 

(三) 計畫研究發展人力統計(不含兼職顧問) 

公司名稱 

計畫研究發展人力(單位：人數) 

學歷 性別 
待聘人數 

博士 碩士 學士 專科(含)以下 男性 女性 

○○公司 0 3 2 3 8 0 0 

總計 0 3 2 3 8 0 0 
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三、經費需求總表 

研發總經費預算表 

金額單位：千元 

會計科目 
政府 
補助款 

公司 
自籌款 

合計 

１
．
人
事
費 

(1)研發人員 756 1374 2130 

(2)顧問 0 0 0 

小 計 756 1374 2130 

２．消耗性器材及原材料費 258 468 726
註一

 

３．研發設備使用費 189 344 533 

４．研發設備維護費 97 176 273 

５
．
技
術
引
進
及
委
託
研
究
費 

(1)技術或智慧財產權購買費 0 0 0 

(2)委託研究費 0 0 0 

(3)委託勞務費 0 0 0 

(4)委託設計費 0 0 0 

小 計 0 0 0 

６．國內差旅費 0 0 0 

合   計 1300 2362 3662 

百 分 比 35.5％ 64.5％ 100％ 

註：1.會計科目編列原則請參閱各分項經費說明。 

2.除「技術引進及委託研究費」科目補助比例以 50%為上限(補助款≦自籌款)，其餘科目不受補助

比例上限之限制。 

3.由法人單位輔導並依「推動法人認養各縣市產業聚落規劃案」推動 SBIR 之研發聯盟計畫，可增

列 7.「計畫整合及管理費」科目，此會計科目僅限法人單位為計畫聯盟成員時方可編列，並全額

補助，且不得再編列「技術引進及委託究費」。 

4.百分比請以小數點下四捨五入計算。 

5.如為多家公司聯合申請，除填列經費需求總表外，另須分別增列每家公司經費需求總表資料，且

各項經費金額加總須一致。 

 

一、本次開發為全新機種開發，與目前公司內相關機種並無共用性，重新採買故金額較高。 
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(一)人事費 
   

金額單位：千元 

姓名  職級 平均月薪(A) 人月數(B) 人事費概算(A×B) 

1.研發人員 

○○○ 計畫主持人 00 0 000 

○○○ 研究員 00 0 000 

○○○ 研究員 00 0 000 

○○○ 研究員 00 0 000 

○○○ 研究員 00 0 000 

○○○ 助理研究員 00 0 000 

○○○ 副研究員 00 0 000 

○○○ 助理研究員 00 0 000 

小     計 00 0,000 

2.顧問 

無    

小     計 0 

合     計 2,130 

註：1.一般人事費原則以占計畫總經費之 60%為上限，但仍可視計畫執行實際所需，提高人事費之編列比例， 

        惟需說明其理由，以利委員審核。 

      2.職級請參考附件 C「會計科目及編列原則」之各級研究員定義。 

      3.如為多家公司聯合申請，每家公司應分別填列。 

 

(二)消耗性器材及原材料費 
金額單位：千元 

項    目 單位 預估需求數量 預估單價 全程費用概算 

○○○○ 個 0 00 000 

○○○○ 個 0 00 000 

合    計 726 

註：1.本項經費支出之憑證、發票等，其品名之填寫應完整，並與計畫書上所填一致，勿填寫公司代號或簡稱。 

    2.如為多家公司聯合申請，每家公司應分別填列。 

 

(三)研發設備使用費 
金額單位：千元 

設備名稱 財產編號 
單套購置

金額 

購入日期 

(年/月) 

單套帳面

價值 A 

套數 

B 

剩餘

使用

年限 

月使用費 

AxB/(剩餘使用年

限*12) 

投入

月數 

使用費用

估算 

一、已有設備  

1. ○○○○○○ 00000 000 00/00 00 0 0 00 0 00 

2. ○○○○○○ 00000 000 00/00 00 0 0 00 0 00 

小      計 528 

二、計畫新增設備 

設備名稱 財產編號 單套購置金額 A 
套數 

B 

月使用費 

AxB/60 
投入月數 使用費用估算 

1. ○○○  00 0 00 0 0 

小      計 0 

合      計 533 

註：1.每月使用費=A/(剩餘使用年限 x 12)，並依預計使用月數編列。 

    2.A=新購設備為購置成本，舊有設備為計畫開始日之帳面價值或未折減餘額。 

    3..如為多家公司聯合申請，每家公司應分別填列。 
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(四)研發設備維護費 

註：1.設備維護費之編列以購入成本 20%為編列上限，但在購買 1 年內(保固期間)之設備不得編列維護費。 

    2.如為多家公司聯合申請，每家公司應分別填列。 

 

(五)技術引進及委託研究費 
 金額單位：千元 

技術或智慧財產權移轉項目 
合作單位 

(請填寫全名) 
內容 

合作金額 

(不含稅) 

1.技術或智慧財產權購買費 無   

2.委託研究費    

3.委託勞務費    

4.委託設計費    

合           計  0 

註：1.本會計科目之編列不含營業稅。 

    2.技術引進及委託研究費原則以占計畫總經費之 50%為上限，惟生醫領域之委託研究必要時得酌予提高

，但仍須評述其理由。 

    3.如為多家公司聯合申請，每家公司應分別填列。 

4.各項引進計畫及委託研究計畫均應將明確對象註明，並附契約書、協議書或專利證書(如為外文請附中

譯本)等相關必要資料影本，如尚未完成簽約，須附雙方簽署之合作意願書(備忘錄)。 

 

(六)國內差旅費 
金額單位：千元 

出差事由 地點 天數 人次 
差旅費 

金額小計 
機票 車資 住宿費 膳雜費 其他 

無          

          

合    計 0 

註：1.國內差旅費編列上限為 20 千元/人年(超過應補充說明)。 

2.國內差旅費僅限於人事費編列之研發人員且有編列「技術引進及委託研究費」，因計畫委託國內

機構進行合作研究與技術(智財)引進情形等必要之差旅費。 

3.國內差旅費金額估算方式：(機票+車資+（住宿費+膳雜費）×天數+其他)×人次 

4.如為多家公司聯合申請，每家公司應分別填列。 

 

金額單位：千元 

設備名稱 財產編號 單套原購置金額 套數 維護費用估算 

一、已有設備 

1.○○ 00000 000 0 00 

2.○○ 00000 000 0 00 

合      計 273 



 

附-1 

伍、附件 
 

附件一、建議迴避之人員清單 

公司名稱：○○科技股份有限公司 

姓名 任職單位 職稱 具體應迴避理由及事證(請務必填寫) 

無    

    

    

    

    

註：1.若無建議迴避之人員，請於表格內填「無」。 

2.須加蓋公司印鑑及負責人章。 

3.建議迴避之人員，請務必具體說明迴避理由及事證，否則不予以採納。 

 

 

公司印鑑：   

                                                          

(用印) 

 

 

 

 

 

 

負 責 人：                        (用印) 



 

附-2 

附件二、計畫審查意見及回覆說明 

 

※若申請計畫未曾進行審查，免填本表※ 

計畫名稱：雙○○之○○系統整合技術開發          

公司名稱：○○科技股份有限公司                  

 
計畫書內容修正意見：                                      103 年  3 月 27  日 

編號 計畫審查綜合意見 修正回覆說明 
修正 

頁碼 

審查委員意見 

1 

具雙○○及○○○○之整合技術應用於大○

○○之快速檢測，在國內相同應用領域之技

術上，雖具備技術上優勢，但在國外相關技

術之優勢比較中，僅提供了日商○○，則顯

不足，難以評估其國外競爭優勢，請補充說

明。 

大○○快速檢測產品目前分為○○○產品與○○○

產品兩類。我司設計為○○○產品，目前了解到國外

生產○○○產品唯○○。而○○○產品製造商相當多

且繁雜，例如○○、○○○、○○○都有其專用機，

規格都有所不同，而我司以高精度○○○切入，並以

操作性(○○○○介面)○○○做為因應。 

無 

2 

計畫書中並未提供具備雙○○及○○○○設

計於多工件、多尺寸及全○○測量之 A.相關

○○系統設計、B.整體系統機構設計、C.○

○○○設計和軟體架構設計等內容及細節，

難以評估計畫實施之可行性，請補充說明。 

○○系統設計、整體系統機構設計、○○○○設計和

軟體架構設計等內容及細節如附件八。 
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3 

計畫中○○○○將達 0/00 以上之具體技術

規劃為何？與國內外以發展應用之相關技術

比較，是否具備領先指標？請申請廠商補充

說明。 

目前市面軟體皆無達到 0/00 以上的○○精度

(00um/00=0.0um)，所以採用○○○○自行開發，目

的在符合市調的客戶精度需求。  

 

無 

4 

請補充說明計畫執行單位現有之專利與其他

研發案之成果，是否與本計畫之核心技術相

關。如無，請扼要說明本計畫之核心技術與

其他研發案之區隔為何。 

1.與案最接近之兩項專利技術，目前正送台灣專利局

審查當中，尚未審核通過。送件號碼如附加檔案九。 

2. 目前申請之專利與先前無相關，本案之專利技術

分為兩類：一為解決大○○機台之開發問題(與先前

機台無相關)。 二為○○○○技術相關，可以用於先

前所有開發之機台上。 
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5 
請補充說明本研發技術中，有關多工件○○

測量，能自動搜尋○○○○位置之量化規格

指標，如距離與範圍等。 

使用的是○○○○達到多工件○○測量，於○○範圍

內(000mm*00mm) 的完整影像均能自動搜尋，同一畫

面內可同時測量 00 處尺寸。 

無 

6 
請補充說明本研發技術中，有關○○○○技

術，利用○○○○控制機台硬體功能之量化

規格指標，如有效距離與無線控制方式等。 

1. 本計劃傳輸方式使用○○○○技術，理論有效距

離為 00m 不過之中若有障礙物則會縮短連線距離，實

際可使用的範圍約 0～0公尺。 

2. 本技術已申請專利，申請號○○ 000000 

無 

7 
請補充說明本研發技術中，○○○○之規格

為何？其選擇考量，對○○景深利用率之提

升量化指標規格為何？ 

本○○○○使用○○○○(00 度)之 LED，於○○範圍

(000mm)範圍內，能使○○範圍內(000mm * 00mm)均

勻照明。 

無 

 

 

註： 1.請將本表按審查時間先後順序，並請依書面審查意見彙總表之意見(含計畫辦公室初步審查意見)。 

2.計畫書內容有修正處，請將已修正文字以粗體+底線表示。 

3.表格長度若不敷使用時，請自行調整。 



 

附-3 

附件三、差異說明資料(首次申請免附) 

 
一、前次因退件、不推薦或自行撤件之原因及目前原因解除之說明： 

前次申請未獲核准之原因 原因解除說明 

□退件： (請詳述) 

□撤件： 

□不推薦： 

 

二、本次申請主要計畫內容與前次申請之差異： 
 前  次 本  次 

計畫名稱 
○○○○---精密○○○○技術系統開

發 
雙○○之○○○○系統整合技術開發 

計畫內容 

本案以○○○○搭○○技術，縮減傳統

使用○○○○之對焦時間，同時提升

○○的重複精度。 

技術上開發○○○○系統，搭配現有

○○機台。 

本案以開發「雙○○○○技術與○○系統」為

創新重點。雙○○架構跳脫○○○○○○的操

作，提供更符合操作員的操作模式，同時提供

操作介面的擴充性以及開發的簡易性。○○○

○之開發，有別於目前市面使用之○○○○，

使○○○○不再受限於○○○○的邊界範圍。 

註： 1.「計畫內容」欄請註明計畫書章節(如:計畫目標與規格、實施方法、預期效益…等)。 

2.若技術項目不同，請概述本次及上次申請之技術內容，若相似，請說明計畫書之主要差異。 

 

 

 

 

 




